2023 智慧城市展
參展切結書

本公司已詳閱並承諾遵守2023智慧城市展（下稱本展）參展手冊、參展廠商遴選說明所列各項規定與說明，如有違反情事，本公司願負一切法律責任並同意接受下述罰責：封閉攤位、停止展出、並依據台北市電腦商業同業公會（下稱主辦單位）相關處分辦理。
規定事項：
1、 主辦單位有權拒絕任何與展覽主題不符、有違規紀錄與妨害社會善良風俗之產品或損及展覽形象之廠商參展，並有權要求立即改善或終止參展。
2、 為配合政府查禁仿冒措施，本展嚴禁陳列產地標示不實、仿冒商標或侵犯他人專利或著作權之產品。若有侵害商標、專利或著作權之疑慮時，參展廠商有義務配合權利人（如專利權人、著作權人等）向司法單位提出合法蒐證程序。
3、 參展廠商如明知其參展產品經法院判決確定有標示不實或侵害商標、專利或著作權之情事，而仍予以陳列時，一經查證屬實，廠商須配合將相關產品自動下架與撤展，主辦單位除沒收其所繳參展費用外，並得拒絕接受該廠商次年度報名。
4、 凡於參展前或參展期間發生侵害商標、專利或著作權糾紛而涉訟中之產品，一經查證屬實，主辦單位得禁止其展出，廠商不得異議。主辦單位如因此牽連涉訟或受到其他損害，該廠商須負一切相關賠償責任。
5、 參展期間應派工作人員現場全程參展，如未全程參展致使展示攤位閒置或執行單位（財團法人資訊工業策進會）因此受有損害，應負擔違約金與賠償責任，參展前退出本展亦同。如主辦單位因故延期或取消不適用前述規定。
立切結書人： 

印章： 
中 華 民 國              年            月              日
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